Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne probera ostrzowego półautomatycznego do pomiarów                 z wykorzystaniem niskich i wysokich temperatur i przy częstotliwościach sygnału pomiarowego do 10MHz wraz z osprzętem pomiarowym.

	L.p.
	Nazwa wymagania
	Opis wymagania
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*

	1
	2
	3
	4

	1
	typ urządzenia
	
	podać

	2
	producent
	
	podać

	3
	kraj producenta
	
	podać

	4
	rok produkcji
	2010/2011
	podać

	5
	zastosowanie
	a) półautomatyczne pomiary ostrzowe struktur półprzewodnikowych na płytkach („on wafer”) o średnicy do 200 mm (8 cali) i na fragmentach płytek („shards”) o minimalnych wymiarach  10 mm x 10 mm
	potwierdzić

	
	
	b) pomiar prądów stałych w zakresie poniżej 10fA, pomiar pojemności w zakresie poniżej 10 fF, pomiary z sygnałem napięciowym i prądowym od stałego do RF
	potwierdzić

	
	
	c) współpraca z Agilent B1500, Agilent 4294A 
	potwierdzić

	6
	odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i światło
	a) zintegrowana komora pomiarowa z izolacją elektromagnetyczną, 
	potwierdzić

	
	
	b) izolacja przeciwszumowa


	potwierdzić

	
	
	c) odcięcie dopływu światła do próbki


	potwierdzić

	7
	stolik i sterowanie ruchem próbki
	a) pomiar ostrzowy płytek o średnicy do 200 mm         i fragmentów płytek do 5mm x 5mm
	potwierdzić

	
	
	b) stolik odporny na zakłócenia elektromagnetyczne
	potwierdzić

	
	
	c) stolik umożliwiający pomiar elektryczny w zakresie od sygnału stałego do RF
	potwierdzić

	
	
	d) sterowanie temperaturą stolika w zakresie  od         –60oC do +200oC z dokładnością 1oC                      z możliwością programowania cyklu temperaturowego
	potwierdzić

	
	
	e) próbka unieruchamiana próżniowo


	potwierdzić

	
	
	f) przesuw stolika sterowany komputerowo z możliwością programowania trybu, kroku, położenia


	potwierdzić

	
	
	g) powierzchnia stolika pokryta złotem


	potwierdzić

	8
	układ obserwowania próbki
	a) płynna zmiana pola obserwacji od całej płytki do pola o wymiarach 1mm x 1mm
	potwierdzić

	
	
	b) możliwość obserwacji obiektów o małych wymiarach poziomych i pionowych, wykonanych z materiałów o małej i dużej transparentności optycznej
	potwierdzić

	
	
	c) obrazowanie cyfrowe
	potwierdzić

	9
	układ sond ostrzowych i manipulatorów
	a) 4 manipulatory ręczne stabilizowane magnetycznie (2 lewostronne i 2 prawostronne)
	potwierdzić

	
	
	b) 2 manipulatory programowane (1 lewostronny, 1 prawostronny)
	potwierdzić

	
	
	c) wymienne ostrza pomiarowe DC, Ø 5 µm, 20 sztuk
	potwierdzić

	
	
	d) wymienne ostrza pomiarowe z izolacją typu atto-guard Ø 7 µm, 20 sztuk
	potwierdzić

	
	
	e) gniazda przejściowe umożliwiające pomiar z okablowaniem BNC i TRX, łączące prober z miernikami Agilent  
	potwierdzić


	
	
	f) komplet okablowania pomiarowego   do pomiarów prądowych i pojemnościowych
	potwierdzić

	10
	komputerowe sterowanie proberem
	a) komputer z dwoma monitorami LCD  (pierwszy do obserwacji pola pomiarowego i drugi do sterowania proberem) wraz z oprogramowaniem sterującym proberem
	potwierdzić

	
	
	b) wielkość pamięci operacyjnej, zasobów dyskowych i urządzeń standardowa, zapewniająca elastyczne wykorzystanie jako stacji roboczej i autonomicznego komputera osobistego
	potwierdzić

	11
	zabezpieczenie przed wstrząsami
	stół antywibracyjny dostosowany do  probera
	potwierdzić

	12
	termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	maksymalnie 16 tygodni od daty podpisania umowy 
	podać

	13
	instalacja i uruchomienie probera u zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	14
	szkolenie  aplikacyjne w języku polskim lub angielskim dla 5 osób w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	15
	dokumentacja użytkowa i techniczna w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	16
	okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	podać

	17
	serwis pogwarancyjny
	zapewnione w okresie minimum 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	18
	wymagania  instalacyjne
	załączyć warunki instalacji urządzenia  
	podać


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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